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北京华峰测控技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

修订情况说明的公告

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第

三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相

关议案。2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司

向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行

相关事宜。

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募

集资金总额做出的调整方案，公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议和

第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换

公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉

的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议

案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报

告〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采

取填补措施及相关主体承诺〉的议案》《关于修订〈公司关于本次募集资金投向属于

科技创新领域的说明〉的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定

对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

文件 章节 章节内容 修改内容

《北京华峰测控技

术股份有限公司向

封面 - 更新日期

释义 - 更新释义



文件 章节 章节内容 修改内容

不特定对象发行可

转换公司债券预案

（修订稿）》

二、本次发行概况
（十八）本次募集

资金用途

1、募集资金总额

由 100,000.00 万

（含 100,000.00万
元 ） 调 整 至

74,947.51万元（含

74,947.51万元）；

2 、 “ 基 于 自 研

ASIC芯片测试系

统的研发创新项

目”拟投入募集资

金额由75,888.00万
元调整为74,947.51
万元；

3、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”

三、财务会计信息

及管理层讨论与分

析

-
更新2024年度的财

务数据，并相应更

新分析内容

四、本次向不特定

对象发行的募集资

金用途

-

1、募集资金总额

由 100,000.00 万

（含 100,000.00万
元 ） 调 整 至

74,947.51万元（含

74,947.51万元）；

2 、 “ 基 于 自 研

ASIC芯片测试系

统的研发创新项

目”拟投入募集资

金额由75,888.00万
元调整为74,947.51
万元；

3、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”

五、公司利润分配

情况

（二）最近三年公

司利润分配情况

将报告期由2021年
度、 2022年度、

2023年度的利润分

配方案、现金股利

分配情况更新为



文件 章节 章节内容 修改内容

2022年度、2023年
度、2024年度

五、公司利润分配

情况

（三）公司未来三

年分红规划

补充股东大会对分

红回报规划的审议

情况

《北京华峰测控技

术股份有限公司向

不特定对象发行可

转换公司债券的论

证分析报告（修订

稿）》

封面 - 更新日期

第四节本次发行

方式的可行性

一、本次发行符合

《注册管理办法》

关于发行可转债的

规定

1、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”；

2、更新2024年度

的财务数据，并相

应更新分析内容

第四节本次发行

方式的可行性

三、本次发行符合

《证券法》公开发

行公司债券的相关

规定

1、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”；

2、更新公司具有

持续盈利能力的相

关表述

第四节本次发行

方式的可行性

五、本次发行符合

《<上市公司证券

发行注册管理办

法>第九条、第十

条、第十一条、第

十三条、第四十

条、第五十七条、

第六十条有关规定

的适用意见——证

券期货法律适用意

见第18号》的相关

规定

1、更新2024年度

的财务数据，并相

应更新分析内容；

2、更新公司具有

轻资产、高研发投

入的相关2024年度

数据，并相应更新

分析内容

第五节本次发行

方案的公平性、合

理性

- 更新股东大会召开

及审议情况

《北京华峰测控技

术股份有限公司向

不特定对象发行可

转换公司债券募集

资金使用可行性分

析报告（修订

封面 - 更新日期

一、本次募集资金

使用计划
-

1、募集资金总额

由 100,000.00 万

（含 100,000.00万
元 ） 调 整 至

74,947.51万元（含



文件 章节 章节内容 修改内容

稿）》 74,947.51万元）；

2 、 “ 基 于 自 研

ASIC芯片测试系

统的研发创新项

目”拟投入募集资

金额由75,888.00万
元调整为74,947.51
万元；

3、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”

二、本次募集资金

投资项目的具体情

况

-

1 、 “ 基 于 自 研

ASIC芯片测试系

统的研发创新项

目”拟投入募集资

金额由75,888.00万
元调整为74,947.51
万元，完善项目概

况、项目实施的必

要性与可行性相关

表述；

2、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”

三、本次发行对公

司经营管理和财务

状况的影响

（一）本次发行对

公司经营管理的影

响

因删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”，更新相关表

述

《北京华峰测控技

术股份有限公司关

于公司向不特定对

象发行可转换公司

债券摊薄即期回报

与采取填补措施及

相关主体承诺（修

订稿）》

一、本次发行摊薄

即期回报对公司主

要财务指标的影响

-

修订了财务测算主

要假设以及基于此

假设测算的本次发

行对公司主要财务

指标的影响

四、本次募投项目

与公司现有业务的

关系以及公司实施

募集资金投资项目

在人员、技术、市

场等方面的储备情

（一）本次募集资

金投资项目与公司

现有业务的关系

1、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”，更新相关表

述



文件 章节 章节内容 修改内容

况

四、本次募投项目

与公司现有业务的

关系以及公司实施

募集资金投资项目

在人员、技术、市

场等方面的储备情

况

（二）公司从事募

集资金投资项目在

人员、技术及市场

等方面的储备情况

将人员储备、技术

储备相关统计数据

更新、补充为截至

2024年12月31日，

简化市场储备相关

表述

《北京华峰测控技

术股份有限公司关

于本次募集资金投

向属于科技创新领

域的说明（修订

稿）》

二、本次募集资金

投向方案

（一）募集资金的

使用计划

1、募集资金总额

由 100,000.00 万

（含 100,000.00万
元 ） 调 整 至

74,947.51万元（含

74,947.51万元）；

2 、 “ 基 于 自 研

ASIC芯片测试系

统的研发创新项

目”拟投入募集资

金额由75,888.00万
元调整为74,947.51
万元；

3、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”

二、本次募集资金

投向方案

（二）募集资金投

资项目的必要性及

可行性分析

1 、 “ 基 于 自 研

ASIC芯片测试系

统的研发创新项

目”拟投入募集资

金额由75,888.00万
元调整为74,947.51
万元，完善项目概

况、项目实施的必

要性与可行性相关

表述；

2、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”

三、本次募集资金

投向属于科技创新

领域

（一）本次募集资

金符合国家产业政

策，主要投向科技

1、募集资金总额

由 100,000.00 万

（含 100,000.00万



文件 章节 章节内容 修改内容

创新领域 元 ） 调 整 至

74,947.51万元（含

74,947.51万元）；

2、删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”，更新相关表

述

三、本次募集资金

投向属于科技创新

领域

（二）本次募投项

目将促进公司科技

创新水平的持续提

升

因删除募投项目

“高端SoC测试系

统制造中心建设项

目”，更新相关表

述

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年6月10日


